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Registro 8-11325

Identificación

Institución
Museo Arqueológico de La Serena

Número de registro
8-11325

Nº de inventario
14665-44

Clasificación
Antropología, Arqueología y Etnografía - Utensilios, Herramientas y
Equipos

Colección
Arqueológica

Objeto
Raspador
Dimensiones
Largo 1.9 cm - Ancho 2.1 cm - Espesor 0.6 cm - Peso 2 Gramos
Técnica / Material
Tallado - Cuarzo
Ubicación
En depósito

Descripción
Objeto forma de uña (circular). Semitransparente. Presenta retoque
bifacial y cubriente por la superficie del instrumento. El borde del extremo
distal es convexo, mientras que el borde del extremo proximal es
semicircular. Su función específica es la de raspado-presión.

Estado de conservación
Muy bueno

Contexto

Área cultural primer nivel
Chile

Área cultural segundo nivel
Norte Chico

Nombre sitio
San Pedro Viejo

https://www.surdoc.cl/index%2ephp/registro/8-11325
http://www.tesauroregional.cl/terminos/63
https://www.aatespanol.cl/terminos/300053149
https://www.tesauroregional.cl/terminos/3719
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Localidad
Pichasca

Comuna
Río Hurtado

Temporalidad
Período Arcaico

Nombre responsable
Gonzalo Ampuero y Mario Rivera

Cultura arqueológica
Complejo San Pedro Viejo de Pichasca

Referencias documentales

Ampuero Brito, Gonzalo y Rivera, Mario : Secuencia arqueológica del alero
rocoso de San Pedro Viejo-Pichasca (Ovalle, Chile) pp. 45-69 en Boletín
Nº14 del Museo Arqueológico de La Serena y la Sociedad Arqueológica de
La Serena, La Serena, 1971

Gestión

Registradores
Angelo Alé Cortés, 2013-01-24



                                                                                       SURDOC / Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales

www.surdoc.cl 3 Fecha / 2026-04-08


